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Solicitada a favor de PHELPS DODGE MAGNEY WIRE CORPORATION,
sociedad norteamericana, con domicilio social en Fart Way-
ne (Indiana EE. UU.) Box 500, 1302 E. Creighton Avenus

por
=/=/= " WETODO PARA LA FABRICACION DE RESINAS AMIDICO-
1MIDICAS, ANMIDAS AROMATICAS Y RESINAS FOLIAMIDAS AROMATI=-
CAS Y MATERIAS INTERMEDIAS FORMADAS EN LA REALIZACION DE
TODO ELLO, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE METODO DE APLICA=-
CICN DE RESINAS AMIDICO-IMIDICAS A LOS ARTICULOS " =/=/=/=
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta invencidn se refisre a resinas poliamida—-
imida, amidas aromaticas y otras resinas poliamida aromd-
ticas y modificaciones de ellas, Mds particularmente, la -

. s 7 s N ’ 3 s
invencidén se refiere a un metodo para hacer resinas polia-
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mida-imida, amidas aromdticas, y otras resinas poliamidas
aromdticas y modificaciones de las mismas, y materias in-
termedias formadas durante la realizacidn de las mismas y
la aplicacién de tales materiales a los articulos, por e=-
jemplo, a conductores eléctricos tales como un revestimien
to de los mismos y para aislar conductores eléctricos, ecg
mo una capa superpussta sobre la capa de aislamisnto base,
. Las resinas de poliamida-imida, convencionzles, =
son formadas al convertirse el grupo carboxil de un anhi-
drido &¢ido tricarboxilico; por ejemplo, anhidrido trime-
litico en un hélido 4cido, liberando el hdlido 4cido del-
exceso de agente que contiene hdlido, y reaccionando el -

mismo con una diamina, por ejemplo, dianilina de metilenc

como sigue:
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La reaccidn entre el grupo de cloruro 4cido y un-
grupo amina, produce un producte de reaccidn hdlido hidrd
geno y la reaccidén entre un grupo amina y 8l grupo anhi=-
drido, produce un grupo amido-dcido. El grupoc amido-dcida
es convertido é curado, entonces, en una imida de acuerdo

con la reaccidn de arriba, la cual produce agua, Ambos =-

ceefoes
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productor de la reaccidn, hidfégeno halido y agua, son elimina
dos convencionalmente de la primera resina antes & durante une
ulterior uso de la resina,

Asi, los métodos convencionales para fabricar resinas—
de poliamida-imida, amidas aromdticas y otras resinag poliami-
das aromdticas, comprenden cada uno, varids fases de reaccidn,
y separacidn de los productor de reaccidén de la resina resule—
tante. Por estas razones, es muy de desear el provesr un méto-
do mejorado para la fabricacidn de resina poliamidas, amidas -
aromdticas y otras resinas poliamidas—aromdticas,

Con particular referencia a las resipas poliamida~imida,
han sido experimentadas varias dificultades, cuando éstas resi
nas se usan como envolturas en articulos tales como un cable =-
magnético, Primero, pussto que eétas resinas en un esstado incu
rado, incluyen un grupo amido-dcido y pueden incluir 4cido hi=-
drocldrico o cloruro organidco, que no ha sido completamente -
eliminado de la solucidén resinosa; estds resinas requisren, --
convencionalmente, un equipo de acero inoxidable, en lugar de=
un acero de menos costo., También, convencionalmente, na ha di-
do posible a menudo aplicar una capa uniforme, lisa, de resina
curada sobre tales articules. Por éjemplo, una resina poliami=-
da-imida comercial (Tipo AI resina 10 & esmalte A1537, como la
que vende Amoco Chemicals Company) cuando es aplicada a un ca-
ble magnético y curada, produce un esmalte para cable qus tie=-
ne varias deficiencias, empezadno a menudo con poca fluidez, -
curacidn lenta, que requiere altas temperaturas,y, a menudo, «
que se adhiere pobremente a un substrato de cobre. iuchas de -
las propiedades objetables asociadas con revestimientos de es—
tas resinas, pueden-ser atribuidas a la tendencia de tales re-

sinas a avejigarse. El avejigamiento de la resina gcurre duran

coeoue
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te sl curado de la misma y es debido a la expulsidn de pro
ductos de reaccidn mencionados arriba, agua y algin produc
to de reaccidn hdlido residuo de la resina. NMientras que -
el acéido hidroclérico u otros productos de reaccidn que con
tienen hédlido, pueden ser eliminados de la resina anterior
mente o durante la aplicacidn, ha sido aceptado, gensral-
mente, que tales resinas han de ser aplicadas desde la sg
lucidn parcial o totalmente en forma de un amido-dcido pa
ra convertir las resinas en solubles, Por estas razones, 8s
muy deseable el proveer un método mejorado para fabricar-
esencial y complstamente resinas poliamida-imida imidicidas,
amidas aromdticas, y otras resinas poliamidas aromdticas,
que puedan ser aplicadas a articulos, por g jempla, cable=-
magnético, sin que la resina sufra cambios quimicos subse~
tanciales 0 que requieran la expulsidn de productos de ==
reaccién indeseables, durante la aplicacign,

Ademds, es bien sabido que un conductor aislado,-
puede estar sobre-graduado al superponer una capa de un pg
so molecular alte, de resina lineal, fuerte y termalmente
estable sobre el mismo. Un cable magnético tal, aislado,-
revestido es prasentado en la patente de EE.UU., NC =—m———
3,022,200, Esta patente presenta y reivindica, un cable -
magnético que tiene un revestimiento bass no lineal, de =
snlace crucial y termofraguado, de aislamiento de polies=
ter y un revestimiento de alto peso melecular de resina -
diferente lineal, fuerte y termofraguado. E1 término "ree
sina de poliester", usado aqui, se refiere a cualquier rg

sina‘que contenga una pluralidad de grupos ester, y que -

ces/ens
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sina que contenga una pluralidad de grupos ester, y que
incluya poliester imida, sster poliamida y resinas polieg
ter esmida~imida. Tal cable magnético recubierto, tiene un
mejor choque térmico, mejor choque disolvente y propieda-
des de enrollado que el cable magnético aislado, sin el
revestimiento, E1 mismo cable magnético aislado, que com
porta un revestimiento de resina poliamida=imida, tiene
también mejorss propiedades que un cable magnético que com
prenda un s6lo aislamiento base, de un poliester de esla-
bén crucial termofraguade § imida poliester & amida~imida
poliester, Por estas razones, es muy de desear el provesr
un método mejorada de fabricacién de resinas poliamida=imi
da y un método mejorado para aplicar las mismas a articu-
los tales como conductores 6 conductores aislados, El tér
mino "resinas poliamidas aromdtica" usado sn el pressnte
invento, se refiers a aquel grupo de resinas que contiene
una pluralidad de grupos amida en el mismo. Este grupo in
cluye resina poliamida—imida, resinas poliamida ester y ré
sinas poliester amida-imida,

DESCRIPCION DE LA REALIZACIDNVPREFERIDA

De acuerdo con la presents invencidn, las amidas
son formadas al reaccionar asancialmente.cantidades sste~
quiométricas de un 4cido carboxilico y un isocianato. Mien
tras las reacciones especificas entre el anhidrido 4cido
trimolitico y el disocionato metano difenil - p, p', se-
rdn descritas aqui, éstas lo seran como ejemplo, no como
limitaciones de la invenciédn.

La reaccidn entre anhidride 4dcide trimelitico =
y disocianato metano difenil p, p', dd como resultado la

formacidn de una amida intermedia y dioxido de carbong,~-

VATY
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de acuerdo con la reaccidn siguiente:
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La materia intermedia puede entonces ser trans-
formada en una amida y didxido de carbono a temperaturas
elevadas,

La reaccidn que forma la amida intermedia sg ==
realiza a temperaturs ambiente, siendo disueltos ambos-
reactantes en un disolvente polar, por ejemplo, pirolide-
no N-metil, E1 término "temperatura ambiente" usado aqui,
8s de alradedor de 202C * 102C. Los productos de reaccidn
deseables pueden producirse también a temperaturas mode--
radas, por encima de las temperaturas ambiente, cuando-
son cuidadosamente controladas para tiempas limitados, o
a otras temperaturas, cuando son usados catalizadores con
venientes,

La reaccidn especifica descrita o ilustrada arri-
ba, origina un producto resina=-poliamida~imida. La reac-
cidén entre un grupe isocianato y el grupo anhidrido del
anhidrido &cido trimelitico, forma una imida poOr un meca-
nismo conocido, El1 amido-icide que se produce de la forma

en gque son manufacturadas convencionalmente las resinas -

NP
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poliamida-imida, no se forma por la realizacidn dsl méto-
do de esta invencidn.

Los siguientes ejemplos ilustrardn la presente -
invencidn:

£ iemplo 12,~

Se forma una disolucidn poniendo 60 gramos de -
anhidrido dcido trimelitico, en 496,8 gramos de Pirolide-
no=N-metil y 55,2 gramos de un disolvente aromdtico (disol
vente NJ-100, como el vendido por Hoosier Solvente and Che
mical Corporatidén) agitdndolo a temperatura ambiente. Des—
pués de que se obtiene una disolucién clara, se ahaden 78
grms, de .disocianato metano difenil p,p' (multratano M, co
mo el vendido por Mobay Chemical tompany) a la solucidn y
ésta es mezclada muy lantamente durante unos treinta minu—
tos. Entonces, la disolucidn se deja reposar, sin agitar,
a temperatura ambiente, durante unas 24 horas, Después se
agita nuevamente y la temperatura de disolucién se eleva
a alredsdor de 1902C. Se mantiene la disolucidn a esta tem
peratura y se agita durante unas dos horas. Se usa un con
densador para impedir la pérdida de disclvents., La solu——
cidn resultante se enfria y se filtra a temperatura am-
biente, si es necesario. La viscosidad del producto a ==
302c, fué medida en alredsdor de 880 centipoises utilizan
do un discdémetro Brookfield y fué aprdximadamente del 20%
resina~-peso y 80% disolvente-peso.

La solucidn resultante fué aplicada despudés a -
un conductor de cobre desnudo, sin aislamiento, emplean—-
do matrices y una torre de revestimiento de cable conven-
cional a 33 piés por minuto, tenisndo temperaturas margi-

nales de B850¢F, B80eF, y 6002F. Fueron aplicadas seis ca~-

cee/ane
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pas de esta forma, Las propiedades del cable magnético re
sultante y las propiedades de un mero conductor similar,
revestido con una resina poliamida amida comercialmente-
disponible, (Esmalte AI-537 poliamida-imida, con sl vendi
do por Amoco Chemical Company) son comparadas en la Tabla
I.

Ejemplo 11

Se forma una solucidn disolviendo 60 grms. de
anhidrido dcido trimelitico en 372,6 grms, de pirolideno-
N-metil y 41,4 grms. de un disolvente aromitico (Disclven -
te N3-100 como el vendido por Hoosier Solvente Chemicals
Corp.) agitdndolo a temperatura ambiente. Después de ser
obtenida una solucidn clara, se afiaden a la solucidn 78 grm
de disocianato metano difenil-p,p' (Multratano M, como el
vendido por Wobay Chemical Company) y la misma es mezelada
muy lentamente durante unos 30 minutos, Entonces, la solu~-
cidn se deja reposar, sin agirar, a la temperatura mabisn-
te, durante unas 24 horas. Después se agita otra vez la sg
lucidn y la temperatura de la misma se eleva alrededor -
de 190¢C. Se mantiene la solucidn a esta temperatura y
se agita durante unas dos horas. Se usa un condensador -
para impedir la pérdida de disoclvente. La solucidn resul
tante se enfria y se filtra a temperatura ambiente, si
8s necesario. La viscosidad del productoc a 302C se midid
alrededor de 1800 centipoises utilizando un viscdmetro
Brookfield y fué apréximadamente del 25% resina-peso y
75% disolvente-peso,

La solucidn resultante se aplicé, despuéds, en

seis capas consecutivas, a un conductor de cobre desnudo,

TRV
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sin aislamiento, y en dos capas consecutivas a un condug
tor aislado que tenia una capa base consistente en cuatro
capas consecutivas de un poliester termofraguado (Esmalte
poliester 200E Isonel) como el vendido por Schenectady Che
micals Corporation, empleando matrices y una torre conven
cional de revestimiento de cable a 33 piés por minuto, ts
niendo temperaturas marginales de 850eF, B8002F y 600¢F,
Las propiedades del cable magnético resultante y las pro
piedades de un conductor desnudo, similar y de un conduc
tor aislado que tiene un revestimiento de una resina polia
mida-imida comercialmente asequible (Esmalte poliamida—imi
da AI537, como el vendido por Amoco Chemicals Company),-
se muestran en la Tabla I,

Ejemplo I11

Se forma una solucidn disolviendo 60 grms. de ==
anhidrido dcido trimelitico en 372,6 grms, de pirolideno=-
N-metil y 41,4 grms. de un disolvente aromdtico (disolven
te NJ-100, como el vendido por Hoosier Solvents and Chemi
cals Corporation) agitando el mismo a temperatura ambien
te.

Después de obtener una solucidn clara, se afig—-
de a la misma 78 grms. de disocianato aifenil-p,p' meta-
no (Multratano M, como el vendido por Mobay Chemicals Com
pany) y se mezcla la solucidn, muy lentamente, durante u-
nos 30 minutos., Entonces se deja reposar la solucidn, sin
agitar, a temperatura ambiente, durante unas 16 horas. La
solucidn es, entonces, nuevamente agitada y se eleva la
temperatura de la misma a unos 1902C, La solucidn es man

tenida a esta temperatura y agitada durante unas dos horas,

coe/eoe
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Se usa un condensador para prevenir la pérdida de disgle
vente. La solucidn resultante es enfriada a temperatura-
ambiente y filtrada, si es necesario. La viscaosidad del-
producto a 302C fue medida a unos 1000 centipoises, uti-
lizando un viscémstro Brookfield y fué apréximadamente de
25% peso-resina y 75% peso solvente.

La solucidn resultante fud entonces aplicada a un
conductor aislado, que tenfa una base de revestimiento -
consistente en dos capas consecutivas de un poliester ter
mofraguante (Isonel 200E poliester esmalts, como el ven-
dido pr Schenectady Chemicals Corporation) empleando ma-
trices y una torre convencional de recubrimiento de cable
a 33 piés por minuto, teniendo temperaturas marginales de
B50eF, BOOSF y 6002F. Dos capas fueron aplicadas de esta
manera. Las propiedades del conductor aislado resultants
y de un conductor aislado similar, teniendo un revesti--
miento de upa resina poliamida~imida comercialmente ase-—
quible (AI-537) poliamida-imida- esmalte, como el vendido
por Amoco Chemicals Company), se muestran en la Tabla I,

Ejemplo IV

Se forma una solucién disolviendo 60 grms, de —-
anhidrido dcido trimelitico en 504,0 gramos de pirolideno
~N-metilo y 80 grms. de un disolvents aromitico (NJ-100,-
como el vendido por Hoosier Solvente and Chemicals Corpo-
ration), agitandc la misma a temperatura ambiente. Tras
obtener una solucidn clara, se afiaden 80 grms, de diisgeia
nato metano metil-p,p' (Multratano M, como el vendido ==
por NMobay Chemical Company), y la solucidn es mezclada,

muy lentamente, durante unos 30 minutos. La solucidn se~
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deja reposar entonces, sin agitar, a temperatura ambiente,
durante unas 20 horas. Entonces se agita nuevamente la sg
lucidn y se eleva la temperatura de la misma a unos 1902C,
Se mantiene la solucidn a esta temperatura durante unas 2
horas. 5e utiliza un condensador para prevenir la pérdida
de disolvente. La solucicn resultante es enfriada a tempg
ratura ambiente y filtrada, si es necesario. La viscosi--
dad del producto a 30¢C fué medida a unos 1300 centipoi-
ses utilizando un viscémetro Brookfield y fué aprdximada
mente del 259 peso resina y 75% peso disolvente.

La solucidn resultante fué entonces aplicada a -
un conductor aislado, que tenia un revsstimiento base de
cuatro capas consecutivas, de un poliester termofraquante
(Isonel 200E esmalte poliester,como el vendido por Sche-
noctady Chemicals Corporation) empleando matrices y una tg
rre convencional de revestir cable a 33 piés por minuto,
teniendo temperaturas marginales de B8509F, 8002F y 600eF,
Se aplicaron dos capas de esta manera. Las propiedades del
conductor resultante y de un conductor aislado que tenia
dos capas de una resina poliamida-imida comercialmente =
asequible (AI-537 esmalte poliamida-imida, como el vendi
do por Amoco Chemicals Company), se muestran en la Tabla
1.

Ejemplo V

Se forma una solucidn con 60 grms, de anhidri=-
do dcido trimelitico en 372,6 gramos de pirolideno N-me=
til y 41,4 grms. de un diolvente aromdtico (NJ-100, co-
mo el vendido por Hoosier Soclvente and Chemicals Corpora-

tion) agitando la misma a temperatura ambiente. Tras oh--—
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tener una solucidn clara, se afiaden 7B grms. de diisocia—
nato metano difenir-p,p' (Multratano M, como el vendido-
por Mobay Chemical Company) y la solucidn es mezclada muy
lentamente durante unos 30 minutos., Se deja entonces re-
posar la solucidn sin agitar, a temperatura ambiente du—
rante unas 72 horas. Seguidaments se agita nuevamente la
solucidn y se eleva la temperatura de la misma a unos ——
1902C, La solucidn es mantenida a esta temperatura y agi
tada durante unas dos horas. Se usa un condensador para

impedir la pérdida de disolvente, La solucidn resultante

-es enfriada a temperatura embiente y filtrada, si es necg

saric. La viscosidad del producto a 30¢C fué medida a u-
ncs 4000 centipoises utilizando un viscdmetro Brookfield
y fué apréximadamente del 25 pesc resina y del 75 peso
disolvents,

La solucidn resultante fué entonces aplicada en
seis capas consecutivas a un conductor de cobre desnudo,
sin aislamiento sobre é1, y en dos capas consecutivas a

un conductor aislado teniendo una capa base consistente

en cuatro capas de una modificacidn imidizada de una resina

poliester (Isomid enamel, como el vendido por Schenectady
Chemicals Corporation) empleando matrices y una torre con
vencional de revestir cable a 33 piés por minuto teniendo
temperaturas marginales de 8500F, B80O0eF y 600eF, Dos capas
Fueron aplicadas de esta manera, Las propiedades del cable
magnético resultante y las propiedades de un conductor si-
milar desnudo y de un conductor aislado, que tenia dos ca-
pas de una resina poliamida=-imida comercialmente asequible
(A1-537 ssmalte poliamida—-imida, como el vendida por Amo-

co Chemicals Company), se muestran en la Tabla I.

cos/ane



TABLA I

Propiedades de cable 18 AWG cubisrto con e jemplos

de resina

de _las spgluciones

de la invencidn

Isonel 200E Isonel Isonel Isomida
¢ LEsmalte, Base Ninguno Ninguno Ningune Ninguno 200E Isonel 200E 200E Ejemplov
Esmalte, Capa superior Al-537 Ejem.I Ejem,11 Ejem.V A1-537 Ejem.II Ejem,III Ejem.IV Ejem.,V
1LY Viscosidad centipoises 30eC 1800 880 1821 4000 1800 1821 1000 1300 4000
= #S6lidos 25 20 25 25 25 25 25 20 25
B F Clasificacidn superf, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 - 11 1,2 1,1 1,1
7=, Construc., mils, 2,5-2,7 2,7-2,9 2,9-3,1 2,9-3,1 2,8-3,0 3,0-3,1 2,8-2,8 2,7-2,9 2,8-2,9
m.D Flexibilidad
n%in Alargamiento 37 38 36 36 35 34 34 34 38
L FEkex. mandril 20%-IX BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN
mﬂ@ Rotura " " " w " " " n o
Rotura = IX Fallo Fallo Fallo Fallo Fallo Fallo Fallo Fallo Fallo
Choque Calor _
! 20%-3X 2409C 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 c/20 0/20 0/20
= 20%=3X 2602C 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 B8/20 0/20 0/20 o0/20
1 Seguridad 40A Surnout 1,1 min. 29,3 min., 8,9 min, 3,6 min. 1,8 min. 2,4 min. 2,3 min. 2,1 min. 2,5 min.
NEMA Corte a wnm<mm de oC 327 372 345 352 376 386 383 384 373
Tests raspadura:
Abrasion 140 - 147 108 95 168
Unilateral 1460 1480 1470 1450 1380
Grieta torsidn 39 40 37 38 42 39 43 40 39
Observaciones Todos los pasos — 6 capas sobre cable 18 AUG
Todos los pasos sin capa superior - 6 capas de resina de la invencidn.
Todos los pasos con capa superdor - 4 capas de resina convencional y 2 capas de una resina.
de la invencidn,
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Aungue las reacciones sspecificas entre anhidri
do dcido trimelitico y diisocianato metano difenil-p, p'
son descritas agui, ha de quedar entendido que otros isocia
natos y acidos carboxflicos anhidridos dcido-carboxilicos,
reaccionardn similarmente y es la intencidn que los térmi

nos " dcido carboxilico", anhidrido 4cido carboxilico® y

"isocianatos" usados aqui, incluyen todos los compuestos

que reaccionan y forman resinas poliamide-imida, amidas
arométicas & resinas poliamida-aromdticas en la forma ex
plicada.

La invencidn provee, no solaments un método me--
jorado de hacer resinas poliamida-imida, amidas aromdti-
cas y resinas poliamida aromdticas que es preferible al
método convencional, sino también un esmalte me jorado pa
ra cable magnético, La invencién provee, tambidn, un mé-
todo mejorado de hacer resinas poliamida-imida que alimi
na la formacidn de un intermediado dcido-amida; pero que,
en contraste, forma una resina completamente imidizada,-
La sliminacién de la formacidn de la materia intermedia
amido-dcido elimina en su mayor parte los problemas asg
ciados con la aplicacidn de resinas poliester—amida-imi-
da de la solucidn, incluyendo la tendencia de tales resi
nas a avejigarss, elimina el necesario uso de equipo ds
acero inoxidable en contacteo con la resina en solucidn, vy
mejora la compatibilidady la utilidad de la resina sola
y con otras resinas, de tal forma que, la resina, puede
ser usada mejor como un rsvestimiento y como un revesti-
miento superior superpuesto sobre capas base de otros ma

teriales resinosos,
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Aungue sz han descrito arriba los principios de -

la invBncidn, en conexidén con la guimica especifica, ha -

de quedar claramente entendido que esta descripcidn se ha

solamente por via de sjemplo y no come una limitacidn del
alcance de la invencidn.

NOTA REIVINDICATORIA

En esta Patente de Invencidn se reivindica:

12,~ Método para la fabricacidn de resinas amidi-
co-imidicas, amidas aromdticas y resinas poliamidas arcmi
ticas y materias intermedias formadas en la realizacidn de
todo ello, asi como el correspondiente método de aplicacidn
de resinas amidico-imidicas a los articulos, caracterizado
por una composicidn de materia comprendiendo el productao
de reaccidn de un isocianato y un dcide carbox{lico.

20.- Método caracterizado por la composicidn de ma-
teria de la reivindicacidn 1, en la que dicho isocianato ss
un diisocianato y dicho dcido es anhidrido dcido tricar——
boxilicao,

32.- Método caracterizado por la composicidn de ma
teria de la reivindicacidn 1 en la que dicho producto de

> . -
reaccion incluye un grupo que tiens la formula:

0
£
—R=NH-C~0-C-R" "N=R'=
N \C,/
0 o =0

en donde R yR' son radicales hidrocarbono divalente y R"
es un radical hidrocarbono trivalente,

42,~ Método caracterizado por la composicidn de ma
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teria de la reivindicacidn 1, en la que dicho producto de

reaccidn incluye un grupo que tiene la férmula:
=R=NH=Ce0=C~R ' =
L il
0 0
en donde R y R' son radicales hidrocarbonas multivalentes.
5¢.= Método caracterizado por que comprende la fase
de reaccionar un isocianato y un dcido carboxilico.

62.- Metodo segdn la reivindicacién 5, en que dicha
fase reactante incluye las fases de disolucidn de dicho 4ci-
do en un disolvents, aMadir dicho isocianzto a dicho sgle
vente, formando con sllc una solucidn de dicho dcide e isge
cianato, y dejar dicha solucidn en reposo y reaccionar a =
temperatura ambiente,

. 79,~ Método segdn la reivindicacidn 6, en la que =
dicha fase es realizada a unos 25¢C.

82,- Meétodo segin la reivindicacidn 6 comprendisndo,
ademds, la fase de calentar dicha solucidn, subsiguiente a
la fase de reposo, a una temperatura de unos 190¢cC,

92, Netodo segin la reivindicacidn 5, comprendiendo,
ademds, la fase de expeler dioxido de carbono del producto
de reaccidn formado durante dicha fase reactante.

102.- Netodo segin la reivindicacién 5, en que di-
cha fase de reaccidn comprende las fases de formacidén de un
grupo que tiens la fdrmula;

~R=NH=C=0~C-R '~
o

0 o
en la que R y R' son radicales hidrocarbones multivalente;
y subsiguientemente, formando un grupo amida de dicho ultimo

arupo,
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112.- método segin la reivindicacidn 10, en que
dicha fase de formacidén de amida, incluye la fase de sxpul
sién de dioxido de carbono de dicho grupo ultimamente men
cionado,

128,- Método segln la reivindicacidn 5 en que diche
4dcido es anhidrido dcido trimelitico y dicha fase de reac-
cidm comprende las fases de formar un grupo amida del gru=
po anhidrido de dicho dcido, y formar un grupo qus tiene
la formula:

=R=NH=C=0=C~

o

g0 0
donde R &s un radical hidrocarbonc divalsnte de dicho gru-
po carboxilico de dicho dcido, y subsiguientemente a formar
un grupo amida de dicho grupo altimamente mencionado, in-
cluyendo ambas fases formativas, primera y ultimamente men-
cionadas, la fase de produccidn de dioxido de carbono.

13¢,- Método segin la reivindicacidn 12, en que di-
chas fases formativas son llevadas a conclusidn, resultando
de ello una solucidn que incluye una resina poliamida-imida
gsencialmente y completamente imidizada y un solvente de la
misma y comprendiendo, ademds, las fases de aplicar un recu-
brimiento de dicha solucién a un articulo y elimipar dicho

lvente de dicha solucidn, resultando asi un articulo re-
cubierto con una resina substancialmente identica a dicha-
resina de dicha solucidn.

149 ,~ Método segln la reivindicacidn 13 en que di-
cho articulo es un conductor eléctrico.

15¢ ,~ fétodo segln la reivindicacidn 13 en que di=-
cho articulo es un conductor eléctrico aislado, teniendo -

dicho conductor un recubrimiento base de aislamiento del =
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mismo, siendo dicha capa de resina un recubrimisntc supe-
rior sobre dicha base de recubrimiento.

162.~ Método segin la reivindicacidn 15 en que dicha
capa base de aislamiento es upa resina poliester,

170.~ Metodo seqin la reivindicacién 15 en que dicha
capa bass de aislamiento es una modificacidn imidizada de
una resina poliestsr,

182,~ Método caracterizado porque el articulo de fa-
bricacidn esta hecho de acuerdo con el métode de la reivin-
dicacién 14.

192,~ fétodo caracterizado porque el arficulo de fa-
bricacidn estd hecho de acuerdo con el método de la reivin-
dicacidn. 15,

202,- "METODO PARA LA FABRICACION DE RESINAS AMIDICO-
IMIDICAS, AMIDAS AROMATICAS Y RESINAS POLIANMIDAS ARCNATICAS
Y MATERIAS INTERMEDIAS FORIRADAS EN LA REALIZACION DE TODO E
LLO, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE WMETODO DE APLICACIGN DE RE
SINAS AMIDICO-IMIDICAS A LOS ARTICULOS, de conformidad en un
todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la
pracedente memoria descriptiva

Esta memoria consta DIEZ Y OCHO hojas escritas & meca

nografiadas por una sola cara a doble espacio,
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